
Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan 
Technische Universität München 

 

Wissenschaftliche Hilfskraft 
 

Wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d) im Forschungsprojekt „Fun-
gal-Based Building Materials“ 
 
Der Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik der Technischen Universität München am Standort Freising, 
School of Life Sciences, bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft 
im Rahmen eines DFG-Sonderforschungsbereichs an. 
 
Werden Sie Teil eines innovativen Forschungsprojekts im Bereich nachhaltiger Materialien. Ziel des Teilprojekts 
B03 ist die dreidimensionale Strukturcharakterisierung sowie die multiskalige Modellierung von Endnutzungseigen-
schaften pilzbasierter Verbundmaterialien. 
 
Im Rahmen der HiWi-Tätigkeit wird die filamentöse Mikrostruktur pilzbasierter Materialien anhand hochauflösender 
µCT- und Nano-CT-Daten untersucht, um das Hyphennetzwerk sowie dessen Einbettung in den Pilz-Substrat-Ver-
bund morphologisch zu charakterisieren. 
 
Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung bei CT-Messungen im Labor  
• Verarbeitung, Visualisierung und Auswertung von 3D-Bilddaten  
• Analyse der morphologischen Struktur des Hyphennetzwerks in pilzbasierten Verbundmaterialien  
• Ggf. Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens zur quantitativen Analyse der 3D-Strukturdaten 

Ihr Profil: 

• Bachelorstudierende ab dem 6. Fachsemester oder Masterstudierende  
• Kenntnisse in Bildverarbeitung und Bildanalyse sind erforderlich, Erfahrung mit maschinellem Lernen in der 

Bildverarbeitung ist wünschenswert 
• Eine Mindestbeschäftigungsdauer von einem Jahr ist wünschenswert 

Unser Angebot: 

• Mitarbeit in einem interdisziplinären Forschungsprojekt im Bereich nachhaltiger Materialien 
• Möglichkeit zur Teilnahme an der Annual Projektkonferenz 
• Flexible Arbeitsbedingungen: überwiegend Laborarbeit vor Ort, teilweise Remote-Arbeit möglich  
• Langfristige Zusammenarbeit über einen Zeitraum von 3–4 Jahren möglich 

Interesse? 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung, bestehend aus einem kurzen Anschreiben mit relevanter Erfahrung, Ihrem Le-
benslauf sowie einem aktuellen Transcript of Records, als kombinierte PDF-Datei per E-Mail mit dem Betreff 
„Hiwi_Pilzverbundmaterial" an: xinyu.pan@tum.de 
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